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       投资者关系活动记录表
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投资者关系活动类别
	√特定对象调研	□分析师会议
□媒体采访	□业绩说明会
□新闻发布会	□路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）

	活动参与人员
	勤辰资产，彼得明奇私募，申万宏源，伟星资本，圆信永丰基金，中银证券，中信建投，沃金投资，偕沣资产，百济资产，宏利基金，湘禾投资，申万菱信

	时间
	2025.12.23下午2：00

	地点
	格林达会议室

	上市公司接待人员
	方伟华      总经理
章琪          董事会秘书
王责宇      证券事务专员

	交流内容及具体问答
记录
	1、请问公司目前在半导体领域的项目进展如何？导入测试的情况如何？
A:公司承接的工信部"集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目"，正与国内芯片龙头企业联合开展大规模集成电路用图形化显影液产品的研发及产业化应用验证，目前该项目已处于整体验收阶段，公司正稳步推进项目验收收尾工作，进展顺利。当前，公司把握市场机遇和测试导入机会，积极推动产品在半导体集成电路企业及其他领域的产线验证工作，未来也将持续深化与产业链上下游的协同合作，致力于实现中高端集成电路产线的产业化规模应用，增强产业链自主可控性。

2、公司产品的市占率是多少？竞争力如何？
A:公司系工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业，在湿电子化学品领域具备显著的竞争优势。公司在研发创新能力、产品品控管理、配套服务能力、生产工艺和客户资源等多个方面处于国内领先地位。

3、公司产品价格目前如何？
A:公司以销定产，确保生产经营与市场需求相匹配，在确保销售价格体现公司产品质量和技术优势的前提下，根据公司战略规划、经营目标、产品市场需求、竞争格局、运输方式和距离等情况，在保证一定毛利率的基础上，参考客户额外要求及回款期限等因素确定销售价格，公司产品的毛利率保持在稳定健康的水平，财务稳健。

4、四川工厂的产能利用率如何？
A:四川工厂在2024年第三季度获得安全生产许可证后，积极推进产线测试与转厂验证等多项工作，目前公司核心产品已在体系客户LCD 和OLED 的多条重要产线测试成功，由格林达四川工厂导入并实现量供，产能逐步释放。受益于西南地区集成电路半导体产业侧重规划，四川工厂可以就近对下游企业进行配套。市场拓展方面，公司也在持续开拓西南地区新的体系客户。四川工厂的产能利用率数据将在定期报告中披露。

5、公司对于今年面板行业和明年的行业趋势是如何看的？
A:2025年，面板行业整体处于温和修复的阶段，新的一年，在国家拉动内需政策的指引下，将进一步推动消费电子、集成电路和半导体等下游行业发展，AI的快速发展也不断推动客户本地化供应与产能扩张，地缘因素加速了区域产业链安全建设进程。在政策支持与自身努力下，国内企业在部分领域细分产品上突破明显，在生产、检测、包装、技术服务水平等方面都开始攀升到一个新台阶，竞争优势也在不断提升。

6、公司认购了沐曦股份的战配股份，是出于什么考量？
[bookmark: _GoBack]A:公司以自有资金参与认购沐曦股份首次公开发行战略配售的股票，主要有以下几方面考量：1、技术研发与创新协同：围绕未来GPU芯片的制造工艺需求，共同探索和开发新一代高性能、高适配性的电子化学品，实现“芯片设计-材料研发”的早期互动与协同优化。2、供应链安全与保障协同：公司致力于为其提供稳定、可靠、高效的材料供应保障和售后服务。双方共同探索建立针对沐曦股份核心产品的供应链安全预警机制和产能备份方案，增强产业链韧性。3、产业生态与市场协同：联合产业链上下游合作伙伴，共同推动基于沐曦股份国产GPU产品+国产关键材料的算力平台与解决方案的应用示范与市场推广。4、行业标准与知识产权协同：联合制定电子化学品在GPU制造中的工艺标准（如化学品纯度、涂覆规范、缺陷检测标准），提升产业链一致性；参与国家/行业算力基础设施标准建设，推动国产解决方案成为市场主流。5、绿色制造与可持续发展协同：联合开发低能耗芯片制造工艺与环保电子化学品，推动产业链碳中和进程；共同制定集成电路产业绿色供应链标准，响应全球ESG趋势，提升国产算力解决方案的国际认可度。6、国际化生态拓展协同。


	活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可
作为附件）
	无



